【FILE.1】


「第23回JIA大学院修士設計展2025」作品出展のお願い
「第23回JIA大学院修士設計展2025」を開催いたします。参加につきまして、事前参加表明へのご回答をお願いいたします。参加表明については、大学のご担当者よりフォームまたは回答書(メール)のどちらかの方法でご回答下さい。出展しない場合もご回答いただければ幸いでございます。
審査資料につきましては、HPに掲載しております。
日程：2025年2月28日（金）審査資料提出　必着締切
　　　　　　 3月12日（水）搬入・設置（東京電機大学　東京千住キャンパス）
　　　　　　 3月13日（木）展示、公開審査　審査員：栗生明氏（建築家）
　　　　　　 3月14日（金）展示
　　　　　　 3月15日（土）展示、搬出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
参加表明回答締切：2025年2月17日（月）まで（予定でも結構です）
参加表明書フォームURL：https://forms.gle/EMcRncXY98GEk37B9
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参加表明書フォームQRコード：
「第23回大学院修士設計展2025」参加表明回答書
●大学院修士設計展に　出展する（１点／２点）　・　今回は出展なし
大学院名：　　　　　　　　　　　　　                                  　　　　　
研究科名：　　　　　　　　　　　　　　　　専攻名：　　　　　　　　　　　　　　　
担当（窓口）教員名：　　　　　　　　　　　　　                        　　　　　
連絡先TEL：　　　　　　　　 　　　　E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※応募料振込に際し、書類が必要な場合は、下記をご記入ください。
必要書類：□ 見積書 □ 納品書 □ 請求書 □ その他（　　　　　　　　）
書類宛名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
送付先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　〒

送付先住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
通信欄：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回答先：JIA関東甲信越支部事務局　大西・佐藤　E-mail：info-kanto@jia.or.jp 
